
HERD STK/SCD group 
meeting

实验物理中心/天体物理中心

金梁程龙,  刘帅毅，王昊洋
2026.01.30

2026/1/30 1HERD  金梁程龙



2026/1/30 HERD  金梁程龙 2

Bonding 进展

➢ 完成 dummy ladder 的完整硅电容粘贴
➢ 完成完整SCD Z ladder的CAP-FPC程序编写，完成一次性

全部打线（包括两端地线，右侧地线长度达到~5.7mm）
➢ 通过双面胶CAP/点胶CAP分别进行两次重复粘接，验证了

所编写CAP-FPC程序的通用性

➢ QM结果良好的一致性与稳定性
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FPC-SSD点胶位置

…
 … ➢ 当前点胶位置中心距离两侧3 

mm
➢ 后续需要优化，外宽增大，边距

减小，保证FPC pad底部胶水充
分且无溢出胶水

➢ 需要确定等量、均匀厚度、等宽
的胶水
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发现问题

➢ FPC 的覆铜层边缘至FPC pad之间距离不
一致，体现在第一片ladder编写的程序在
第二版上不能复用

➢ 希望后续参与人员在接触ladder（sensor、
线等）时严格按照流程，万分小心

FPC coverlay

线已被人蹭坏（一组640根）

已补线
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Thanks for your attention
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